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PACKNET y THINKTUR firman un acuerdo para 

impulsar la innovación tecnológica y la sostenibilidad 

 
Madrid, 3 de diciembre de 2024. – Esta mañana ha tenido lugar la firma de 
un convenio marco de colaboración entre la Plataforma Tecnológica 
Española de Envase y Embalaje (PACKNET) y la Plataforma Tecnológica del 
Turismo (THINKTUR), que coordina el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH). 
Este acuerdo tiene como objetivo fomentar la investigación, la innovación 
y el desarrollo tecnológico mediante actividades conjuntas que promuevan 
la sostenibilidad y la competitividad en los sectores del envase y embalaje 
y del turismo. 
 
El convenio ha sido firmado por Juan Carlos Mampaso, presidente de 
PACKNET, y Álvaro Carrillo de Albornoz, director gerente de THINKTUR. 
Ambas entidades, conscientes de la importancia de aunar esfuerzos, se 
comprometen a colaborar en la organización de conferencias, seminarios y 
otras iniciativas orientadas a la transferencia de conocimiento y tecnología, 
así como en el desarrollo de proyectos de I+D+i de interés común. 
 
Un compromiso por la innovación y la sostenibilidad 
 
PACKNET, como plataforma líder en el ámbito del envase y embalaje, 
promueve el desarrollo tecnológico y la innovación en un sector clave para 
la economía española. Por su parte, THINKTUR se erige como un espacio de 
referencia para la aplicación de la tecnología en el sector turístico, 
impulsando la participación de las empresas, especialmente pymes, en 
iniciativas innovadoras que refuercen la competitividad y sostenibilidad del 
turismo. 
 
Ambas entidades comparten la visión de construir un ecosistema más 
competitivo y sostenible, mediante la generación de sinergias entre sus 
redes de colaboradores y el diseño de proyectos de impacto para el tejido 
empresarial español. 
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Líneas de actuación del convenio 
 
El acuerdo contempla diversas líneas de acción, entre las que destacan: 
 

• Colaboración en proyectos de innovación e I+D+i que favorezcan la 
competitividad de ambos sectores. 

• Organización de eventos y actividades conjuntas como coloquios, 
conferencias y seminarios. 

• Posibilidad de integrar a otras entidades públicas o privadas para 
enriquecer las actividades propuestas. 

 
Una alianza estratégica para el futuro 
 
Este acuerdo refuerza la relación entre PACKNET y THINKTUR, consolidando 
su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y el progreso 
tecnológico. THINKTUR, además, adquiere la categoría de socio consultivo 
de PACKNET, fortaleciendo su capacidad de interlocución y representación 
en el ámbito del envase y embalaje. 
 
La firma de este convenio simboliza un paso más hacia la creación de un 
entorno colaborativo que, desde la innovación, contribuya al desarrollo 
sostenible de dos sectores esenciales para la economía y la sociedad. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


